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『高分子薄膜高值化技術研討會』
 (免費)
『高值化』技術是提高產品競爭力的關鍵，本次研討會將介紹兩種高分子薄膜的高值化技術。首先是發泡成型技術，發泡成型具有輕量化及隔熱效果，但發泡倍率、孔洞大小及均一性與製程條件的控制關係密切。其次是微孔成型技術，高分子微孔膜的應用非常廣，例如在液體的過濾用途、在紡織方面的透濕防水用途，甚至在鋰電池內部導通電解液的隔離膜，如何讓高分子薄膜能夠俱有次微米等級的微孔，在塑料的選擇、混煉分散、製膜參數的控制等各方面都要充份配合。期望藉由原理及實務應用的介紹，讓學員能瞭解know why，並藉以開發更俱高附加價值的新產品。
(議 程 表：

	時間
	主題
	主講人

	13:20-13:30
	報到

	13:30-14:50
	高分子微孔膜的開發與應用
	黃俊欽 教授

國立高雄應用科技大學-

模具工程系

	14:50-15:10
	休息

	15:10-16:30
	超臨界流體二氧化碳發泡技術，從微米泡到奈米泡
	葉樹開 助理教授

國立台灣科技大學-

化學工程系

	16:30~17：00
	Q&A 交流


(主辦單位：國立高雄應用科技大學 高分子功能性薄膜開發與應用產學技術聯盟

(活動日期：103年09月30日（二）13：30-17：00
(活動地點：國立高雄應用科技大學 雙科館2樓 205 教室
（高雄市三民區建工路415號）
(E-mail報名：lychang@kuas.edu.tw 或傳真 07-3835015
(聯絡方式：若對本研討會有疑問請洽詢07-3834502張小姐。
(注意事項：※座位有限，請提早報名，額滿為止！
※報名截止日：自即日起至9/29(一)止接受報名，若遇不可抗力之因素，主辦單位保留更換活動日期、講者及內容之權利。

============================報名表===========================

(傳真後請來電，以確認完成報名，FAX：07-3835015)
	9/30(二) 「高分子薄膜高值化」技術研討會(免費)

	公司全名
	
	傳真號碼
	

	營業項目
	
	聯絡電話
	分機

	聯絡地址
	

	參加者姓名
	部門/職稱
	e-Mail
	聯絡電話

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	備　　註
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-為響應環保，鼓勵各位學員可以自備餐具(如：環保筷、湯匙、杯子等)，共同愛惜地球-

